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BANDO UFFICIALE

Bando per borse di studio per il Corso Triennale di Restauro del Materiale Lapideo, Mosaico e Reperti
Archeologici

Edizione 2023/2025

L'Istituto per I’Arte e il Restauro, in collaborazione con i suoi Partners, mette a disposizione degli studenti
piu meritevoli, iscritti al corso triennale di Restauro di del Materiale Lapideo, Mosaico e Reperti

Archeologici in partenza nel 2023, 2 borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione.

Tali borse di studio hanno i seguenti importi:

1° - 6.000,00 € (2.000,00 € per ogni anno)

2°-4.500,00 € (1.500,00 € per ogni anno)

Le borse di studio possono essere richieste da tutti i candidati, previa ammissione al suddetto Corso.

Tali borse di studio non sono cumulabili con altri finanziamenti esterni e/o con lo sconto del 15% concesso
per I’Advanced Booking.

L'assegnazione delle borse di studio avverra in base ad una graduatoria che considera i seguenti criteri:

- tipologia di titolo di studio (diploma di maturita, laurea triennale o specialistica)
- voto di maturita e/o voto di laurea

- Regione o Paese diresidenza

- eventuali esperienze professionali

La richiesta per la borsa di studio puo essere fatta inviando una mail entro e non oltre il 04 novembre 2022
all'indirizzo l.raspanti@palazzospinelli.org, la seguente documentazione:

- copia del diploma di maturita o certificato di laurea con relativo voto finale
- CVaggiornato

La graduatoria per |'assegnazione delle borse di studio verra stilata entro I’11 novembre 2022 e |'esito

verra comunicato ad ogni candidato via posta elettronica.
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